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iyon akisi kesilecegi icin, sinyaldeki kesintiden
hangi molekiiltin delikten gectigi bulunur.

Eski yontemlerde DNA ipligi klictik
parcalara ayrilarak her bir parca isaretli
molekaiillere baglanirdi. Ancak takibi zor
ve maliyeti on binlerce dolari bulan eski
yontemler yerine, giinimiizde nano-
delik yontemi tercih edilmektedir.

Nano-delik yonteminde, delikler ya
bakteriyel proteinlerden olusturulur
ya da silikon-nitrid zarlar daglanarak
elde edilir, her bir deligin ¢ap1 20-30 nm
civarindadir. Bir DNA proteini yaklasik
0,5 nm biyukliginde oldugu icin 40-60
tanesi ayni anda delikten gecebilir.

Yeni aragtirmalarda grafen silikon-nitrid
zar Uizerine yerlestirilerek sadece birkag
nanometre buyukligiinde delikler agiimis.
Daha sonra bu zar, giimus elektrotlara bagh
tuz ¢ozeltisinin icine yerlestirilmis ve voltaj
uygulandiginda delikler arasi iyon gegisi ile
DNA azotlu bazlarin (adenin, timin, guanin,
sitozin) gegisi izlenmis. Her bir baz delikten
gecerken elektron akisini kisa stireligine de
olsa durdurdudu icin sinyalde belli bosluklar
olusmus. Bu stireler farkli molekdiller icin farkli
oldugundan arastirmacilar, kesinti cesidine
gore azotlu bazin tlriine karar verebilmigler.

Grafen ¢ok ince oldugundan,
gliclendirmek icin birkag atom
kalinliginda titanyum oksitle kaplanmis.

Bu sayede DNA ipliginin delikten
daha rahat gectigi gozlemlenmis.

Arastirmacilar, klasik ydntemle giinler
hatta aylar alan bir DNA dizilimi belirleme
isleminin, grafenin cok ince olmasi ve elektrik
iletkenliginin yuksek olmasi sayesinde
birkac saat icinde tamamlanabilmesinden
cok memnun. ilerleyen dénemlerde bu
gecisi tamamen kontrol altina alacak
sistemler Uzerine calisacaklar.
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ochester Universitesi laboratuvarinda,
R|§|§;|n rengine gore gaz gegisini
kontrol edebilecek bir zar gelistirildi.

Zar, Uzerinde kuglik delikler ve
deliklerin icinde de sivi kristaller ve
boya olan sert bir plastik malzemeden
olusuyor. Mor isik ylizeyi aydinlattiginda
boya molekdlleri dlizlesiyor ve sivi
kristaller hizaya giriyor; boylece gaz
kolaylikla deliklerden gegebiliyor. Ylizeyin
mordtesi isikla aydinlatiimasinda ise
boya molekdilleri bikilerek muz seklini
aliyor ve sivi kristaller diizensiz yonelim
gosteriyor. Sonuc olarak delikler tikaniyor
ve gaz gegisi engellenmis oluyor.

Zarin yapimi da i¢ asamadan olusuyor.
Oncelikle, dairesel sert plastik levhalar
nétron bombardimanina tutularak, capi
milimetrenin ytizde biri olan delikler
aciliyor. Dairesel levhalar sivi kristal ve boya
iceren cozeltilere daldirilarak deliklerin
icine sivinin dolmasi saglaniyor. Son olarak

da levhalar santrifiij makinesine konularak

ylizeydeki fazla sivi uzaklastiriliyor.

Zarin gaz gegirgenliginin isik ile
kontrolU, gaz veya elektrik ile kontroliine
gore daha cok tercih ediliyor. Bunun
ilk sebebi 151§1n uzaktan kontrol
edilebilmesi. Elektrik kablolarinin birbirine
baglanmasindansa, bir isik kaynagi
uzaktan zar ylzeyine tutulabilir. Bu sayede
diizenegin kurulumu da kolay olur.

ikinci sebebi, 1s1gin renginin cok hizh
hatta aninda degistirilebilmesi. Isitma-
sogutma islemleri hem uzun slireceginden
hem de sik sik tekrarlanmasi malzemeye
zarar verebileceginden tercih edilmiyor.

Uclincii sebebi, 1sigin gazi
uyarici bir etkisinin olmamasi;
yani herhangi bir patlama riskinin
olmamasi. Ozellikle hidrokarbon
ya da diger yanici gazlarla ¢alisirken,
bu durum buyiik 6nem arz ediyor.

Son olarak, sistemin islemesi icin
gereken enerjinin, 151k kullanildiginda
g0z ardi edilecek kadar kii¢lik olmasi.

Tum bu sebepler incelendiginde
gelistirilen sistemin verimliligi
cok net fark ediliyor. Yeni nesil zarlar,
bilimsel arastirmalarin yani sira
kontrolli ilag kullanimi ve endistriyel
alanda da kullanilabilir.





